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投资者关系活动

类别

■特定对象调研              □分析师会议

□媒体采访                  □业绩说明会

□新闻发布会                □路演活动

■现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

新华人寿、中邮保险、君康保险、五矿鑫扬、交银人寿、招商信诺、

国泰财险、长城财富、众安保险、信达澳亚、华福证券

时间 2025年 6月 18日

地点 成都华微电子科技股份有限公司会议室

上市公司接待人

员姓名
董事、总经理王策先生，证券事务代表周文明、蔡进

投资者关系活动

主要内容介绍

交流活动中，来访人员现场参观了公司通过中国合格评定国家认

可委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC认证的国家级

检测中心，详细了解了公司产品的生产流程和技术特点。

一、公司基本情况介绍

公司是国家“909”工程集成电路设计公司，专注于集成电路研

发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案

为产业发展方向。自“十一五”以来，公司连续承接多项

FPGA、ADC、SoC方面的国家科技重大专项和国家重点研发计划，是目

前国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。

目前公司已形成了覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换

（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集

成电路产品，这些产品可广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个

领域。公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可

委员会 CNAS、国防科技工业实验室认可委员会 DiLAC认证的国家级检

测中心，具有较为完备的集成电路产品测试能力。经过多年的市场验



证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，

核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先

地位。

二、问答情况

1.如何理解公司“3+N+1”平台化产品体系？

答：公司着力打造“3+N+1”平台化产品体系，是指在超大规模

FPGA、高性能 AD/DA转换芯片、嵌入式 SoC与 MCU三个方向持续强化科

研投入，实现技术引领；在 CPLD、存储器、总线接口、电源管理等多

个方向以市场需求为导向，推动产业升级。

公司在超大规模FPGA、高性能 AD/DA转换芯片、嵌入式 SoC与 MCU

三个方向齐头并进，可以实现依托公司全系列芯片，为客户提供一系

列低价格、低功耗、小体积、高可靠性的SiP、模块、板级国产化系统

解决方案，形成信号处理与控制的成都华微产品生态。

2.公司上半年订单恢复情况如何？

答：就目前来看，公司在手订单情况良好，产线运营稳定正常，

上半年业绩请后续关注公司的 2025年半年度报告。公司积极推动在高

性能 FPGA、高速高精度及超高速 ADC和智能异构 SoC等方向的布局，

所能形成的卡位和定型优势将使得公司充分受益特种集成电路领域的

后续发展。公司也将继续深耕特种集成电路研发，持续跟进市场及客

户需求，适时拓展产品可能的应用场景，制定前瞻性布局和规划，努

力把握市场机遇。

3. 客户对低成本、高性能产品的需求不断提升，公司是怎样应对

和布局的？

答：公司作为国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重

大专项的企业， CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC等核心

产品在国内有一定领先优势。公司借助在核心产品的优势上，通过采

用 SoC 和 SiP 形式，能够满足下游客户在小型化、轻量化、低成本及

高性能的相关需求，在保持原有产品性能的同时降低其在芯片端采购

成本。目前公司 SoC和 SiP 类产品均有销售，未来公司也将继续以客

户需求为导向、以解决客户问题为核心，积极推进相关领域的产品布

局。



4.公司自愿披露的 4通道 12位 16G高速高精度射频直采 ADC芯片

和8位64G超高速 AD转换器的应用领域有哪些？

答：公司于 2024年 12 月及近期分别发布了这两款 AD 转换器产

品，均是自主设计，全流程自主安全，性能与国际同类型先进产品相

当。8位 64G超高速 AD转换器产品误码率低、支持 DC 输入、同时兼

具抗辐照能力，可应用于航天、航空、探测、感知、无线通信、激光

通信、卫星通信、高端仪器仪表、6G 通感一体化等多个领域；4通道

12 位 16G高速高精度射频直采 ADC芯片，配套有 HWD6952 时钟芯片，

支持最多10个时钟通道扇出，最多可支持 8片 HWD12B16GA4型 ADC同

步采样，可应用于雷达与电子对抗、6G无线通信、光通信、高端医疗

设备、高端仪器仪表、无人机等多个领域，是未来应用前景广阔的核

心元器件。

5. 公司产品在无人化领域的应用情况如何？

答：公司产品为通用型芯片，覆盖可编程逻辑器件（CPLD/

FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微

控制器等多系列集成电路产品，相关产品均可运用于无人化相关领

域，实现微动控制、边缘计算、飞行控制、视频捕捉等多种功能。

6. 公司目前已与四川具身人形机器人科技有限公司达成深度合作

意向，请问具体合作情况是怎样的以及会对公司带来哪些影响？

答：公司于今年初与四川具身人形机器人科技有限公司签署战略

合作协议，双方计划基于各自在集成电路、人工智能及机器人领域的

核心技术优势，共同推进智能机器人核心部件的国产化研发与应用落

地，助力中国智能机器人产业高质量发展。公司将依托高性能 AI芯片

研发能力，为具身科技量身定制智慧大脑芯片解决方案。

目前人形机器人、机器狗等无人化产品均处于高速发展阶段，各

厂商都在积极布局。公司通过对人形机器人、机器狗等无人化产品在

相关专用场景的应用，充分了解客户需求，提前布局相关前瞻领域，

提升产品的研发适配性，增加公司的核心竞争力。

关于本次活动是

否涉及应当披露

重大信息的说明

否

附件清单（如

有）
无

日期 2025年 6月 19日


